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四元 LED 芯片改扩建项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2023年 11月 30日，晶宇光电（厦门）有限公司根据“四元 LED芯片改扩建项目”

阶段性竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，

严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环

境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

晶宇光电（厦门）有限公司四元 LED芯片改扩建项目位于厦门火炬高新区（翔

安）产业区翔星路 99号，主要从事蓝光及四元 LED芯片生产加工。公司环评设计改

扩建后全厂生产规模为 LED芯片 297291KK粒/年（其中蓝光 LED芯片 264000KK粒

/年，四元 LED芯片 33291KK粒/年）。项目阶段性建成后全厂生产规模为 LED芯片

924000KK粒/年（其中蓝光 LED芯片 264000KK粒/a，四元 LED芯片 660000KK粒

/a）。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于 2023 年 2 月委托编制了《四元 LED 芯片改扩建项目环境影响评价报告

表》，2023年 2月 6日获得了厦门市生态环境局环评审批（厦翔环审[2023]033号）；

于 2023年 7月 11日取得福建省排污权指标交易凭证；于 2023年 6月 29日修编环境

风险应急预案并进行备案（备案号：350213-2023-018-M）；并于 2023年 7月 21日

重新申领了排污许可证。

建设期为 2023年 2月 7日～2023年 7月 1日，并于 2023年 7月 22日投入试生

产，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

晶宇光电（厦门）有限公司四元 LED芯片改扩建项目阶段性建设实际总投资 3885

万元，其中环保投资 197.9万元，占总投资的 5.09%。

（四）验收范围

本次验收针对晶宇光电（厦门）有限公司四元 LED芯片改扩建项目阶段性建设
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内容及配套环保设施建设与运行进行验收。

二、项目变动情况

1、四元 LED芯片研磨后的清洗工序采用去光阻液、异丙醇、丙酮替代原环评中

的蜜蜡和去蜡液，该工序减少了废蜡和废去蜡液产生量，不产生新的污染物种类；

2、蓝光基片清洗采用纯水替代硫酸、双氧水和异丙醇；湿蚀刻后的去光阻剂过

程使用去光阻剂替代硫酸、双氧水和异丙醇，减少了非甲烷总烃、硫酸雾排放量。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，以上变动均不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生产废水分质分流收集处理，其中一般废水进入酸碱废水收集槽，依托改造的一

般废水处理系统（2000t/d）处理，含砷废水先经沉淀+UF处理后，过滤水进入 RO+

离子交换树脂处理后回用于纯水制备，浓水进入含砷废水收集槽，经过氧化+调节+

反应+混凝沉淀+pH调节、检测达标后，经总排口排入市政污水管网。

（二）废气

公司LED芯片生产车间为密闭负压洁净车间，生产设备密闭。酸性废气收集后依

托现有3套洗涤塔处理达标后，由三根25m高的排气筒排放。碱性废气经1套洗涤塔处

理达标后，由一根25m高排气筒排放。上光阻、曝光、显影、硬烤、去光阻剂、CB

蚀刻、清洗、研磨、切割过程产生的有机废气经管道收集后通过4套活性炭吸附装置

处理达标后，由一根33m高排气筒排放。

（三）噪声

噪声污染源主要来自生产设备、风机等运行时产生的噪声。采取了车间合理布

局、厂房隔声、设备减震等降噪措施。

（四）固体废物

生活垃圾定期由环卫部门负责统一清运处理。

一般工业固废包括废蜡、废芯片、废包装物以及化学气相沉积、蒸镀过程产生的

沉积物，集中收集后由福建绿厦环境科技有限公司回收利用。

危险废物包括废气处理过程产生的废活性炭，化学品废空桶、包装袋，有机废液，

酸性废液，碱性废液，含无机氟化物废液，废水处理过程产生的含砷污泥、废离子交
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换树脂、废滤芯等收集暂存于危废间，交由三明吉福化工有限公司、福建恒隆环保科

技有限公司、厦门宜境环保科技有限公司、厦门晖鸿环境资源科技有限公司等相应资

质危废单位定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

由监测数据可知，有机废气通过活性炭吸附装置处理后排气筒出口非甲烷总烃、

甲苯、二甲苯排放浓度及速率均符合《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）

表 2中相关污染物排放标准；酸性废气经洗涤塔处理后排气筒出口氯化氢、硫酸雾、

氟化物、氯气排放浓度及速率均符合《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）

表 1中相关污染物排放标准；碱性废气经洗涤塔处理后排气筒出口氨排放浓度及速率

符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1中标准限值。

密闭生产车间外（生产车间外、危废车间外、危化品仓库外）无组织废气：非甲

烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度符合《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）

表 3中排放标准。

厂界无组织废气：非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、氯化氢、硫酸雾、氯气、氟化物

无组织排放浓度均符合《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表 1、3中

相关污染物排放标准；氨无组织排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-1993）表 2中标准限值。

（二）废水

根据监测结果可知，废水总排口污染物出水水质中 pH、COD、SS、NH3-N、总

磷、氟化物、总砷的排放浓度均可达到《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）

表 1中半导体器件间接排放标准限值；BOD5可达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）

中标准限值；含砷废水处理设施排放口总砷排放浓度可达到《电子工业水污染物排放

标准》（GB 39731-2020）表 1中半导体器件间接排放标准限值。

总砷排放总量 0.00728t/a未超过总砷已有审批量 0.01t/a。

（三）噪声

根据厂界噪声监测结果，厂界四周昼夜噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-2008）表 1中 3类标准限值。



4

五、工程建设对环境的影响

本项目运营期废水、废气、噪声均可达标排放，固废得到妥善处置，工程建设对

周边环境和敏感目标的影响较小。

六、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，落实了环评及批复提出的各项污染物防治措

施，各项污染物均达标排放，固体废物得到妥善处置。对照《建设项目竣工环境保护

验收暂行办法》，本项目不存在不合格项，同意通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、完善环保设施标识标牌与运营管理制度。

2、危险废物暂存间废液存放区增设托盘。

3、加强环境管理及环保处理设施的日常维护，确保各项污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

晶宇光电（厦门）有限公司

2023年 11月 30日
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